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2. Symposium Elektronik und Systemintegration 

Zukunftsherausforderungen, von der Energietechnik über die 
Mobilität und Industrie 4.0 bis zur künstlichen Intelligenz, erfor-
dern vielfältige Innovationen – die Basis bilden intelligente 
elektronische Systeme. Das „2. Symposium Elektronik und 
Systemintegration (ESI)“ zum Thema „Intelligente Systeme 
und ihre Komponenten: Forschung und industrielle An-
wendung“ sollte am 01. April 2020 neue Erkenntnisse und 
Entwicklungen aus Wissenschaft und Praxis in den Mittelpunkt 
stellen sowie eine branchen- und technologieübergreifende 
Experten-Plattform bieten. Aufgrund der zunehmenden Aus-
breitung des Coronavirus (COVID-19) auch in Bayern – und mit Rücksicht auf unser 
aller Gesundheit – haben wir uns entschlossen, das 2. Symposium Elektronik und Sys-
temintegration (ESI) abzusagen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Zwar entfällt damit der persönliche Fachaustausch, Sie können dennoch von neuen 
Erkenntnissen profitieren: Fünfzehn als Referenten/innen vorgesehene Experten/-in-
nen aus Wissenschaft, Forschungseinrichtungen und Unternehmen haben Fachbei-
träge zum 2. Symposium ESI ausgearbeitet, die in diesem Band veröffentlicht werden. 
Darin werden innovativen Lösungen, Dienstleistungen oder Forschungserkenntnisse 
zu den folgenden Themenschwerpunkten vorgestellt: Aufbau- und Verbindungstech-
nik, autonome Systeme und industrielle Lösungen, elektrische Antriebslösungen, ge-
druckte Elektronik sowie Sensorik.  

Initiiert wird das Symposium vom Cluster Mikrosystemtechnik in Zusammenarbeit mit 
dem Forschungsschwerpunkt Elektronik und Systemintegration der Hochschule 
Landshut. Für die Qualität der Fachbeiträge zeichnet das Fachkomitee verantwortlich, 
bestehend aus Experten der Wissenschaft und der Praxis. Bei unseren Partnern und 
allen, die das Symposium unterstützt haben, möchte ich mich herzlich für ihr Engage-
ment bedanken und hoffe, Sie alle beim nächsten Symposium Elektronik und Sys-
temintegration an der Hochschule Landshut begrüßen zu dürfen. 

 

 

Prof. Dr. Artem Ivanov 
Leiter Forschungsschwerpunkt Elektronik und Systemintegration 
Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut 
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